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MATED W ITH SHELL HALF 2, 90°
7 passend zu Abschirmblech 2, 90° 1418663
MATED W ITH CONTACT HSG
8 passend zu Konfaktfr ager 1418659
MATED W ITH FERRULE
0 passend zu Huelse B 7Le _
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SHELL HALF 1, 90° 0,0018 0-1416662-"1 A STAINLESS STEEL; 0,37 BLANK
Benennung Masse [kg] BesgioiNr REV Werkstoff Oberflaeche/Farbe
TITLE MASS [kagl URDERLNU ’ MATERIAL SURFACE /COLOUR
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T ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION AUTHORITATIVE
MaRgebend isf der deufsche Text

2 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED wITH ()

ARE DOCUMENTED

IN THE EMPB.

NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED

BUT NOT DOCUMENTED

IN THE EMPB.

DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.

Funkfionsbestimmende MalRe, die mit C)
gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert.

Nicht gekennzeichnete MaRe werden ebenfalls aus-
aber nicht im EMPB dokumentiert.

gemesseft,

Abweichungen sind zu korrigieren.

3 MEASUREMENTS MARKED W ITH »k< HAVE TO BE USED

FOR MACHINE CAPABILITY STUDIES IN THE EMPB
MaBe, die mit >k< gekennzeichnet sind, werden

fuer Maschinenfaehigkeifsnachweise im Rahmen des

EMPR verwendef

A WARPAGE PERMITTED MAX. -0.5MM

Verzug zulaessig max.

-0.5mm
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NOTES
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A INTERSECTIONS CAN DEVIATE FROM THE THEORETICAL REFERENCE LINE
IN DESIGN AND GEOMETRY ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE
LAYOUT AND THE NECESSARY OVERLAPPING FOR EMV-SCREENING
Schniffflaechen koennen je nach Anfordung des Layoufs und der
notwendigen Ueberlappung zur EMV-Abschirmung in Form und
Geomefrie von der theorefischen Bezugslinie abweichen

A DEVIATION OF ANGLES FOR THE HALFPIPE O
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KomnaHus «Life Electronics» 3aHumaemcsi nocmaskamu 351€KmMpPOHHbIX KOMITOHEHMO8 UMIOPMHO20 U
omedyecmeeHHo20 rpouseodcmea om npoudeodumernel u co ckrnados KpyrHbix ducmpubbomopos Esporibi,
AMepuku u Asuu.

C koHua 2013 200a KoMraHusi akmueHo pacwiupsiem fuHelKy MocmagoK KOMIOHEHMO8 0 HarnpaeneHuo
KoakcuarbHbIl kabesb, Keapuesbie 2eHepamopbl U KOHOeHCcamopbi (KepaMuyeckue, nieHoYHbIe,
3neKmposiumuyeckue), 3a cuyém 3akntoyeHuss ducmpubbromopcKux 002060p08

Mbi1 npednasaem:

o KoHKypeHmocnocobHbie UeHbl U CKUOKU MOCMOSIHHbIM KITUeHmMam.

e CrieyuarsnbHbie ycrio8usi 07151 TOCMOSIHHbIX KITUEHIMO8.

e [lod6op aHarnoeos.

lMocmaeky KomMrnoHeHmMo8 8 ftobbix obbemax, y0oernemeopstouUx eawum MompebHoCMSsM.

lpuemnembie cpoku nocmasku, 803MOXHa yCKOPEeHHasi mMocmaska.
Locmaeky mosapa & ritobyto moyky Poccuu u cmpaH CHI™.
KomrinekcHytro nocmasky.

Pabomy no npoekmam u rnocmasky obpa3syos.

®opmuposaHue ckiada nod 3akaszyuka.

Cepmucgbukambl coomeemcmeus Ha rnocmassnseMyro npooyKyuUto (Mo XenaHu KueHma).
o TecmuposaHue nocmasnsemMou npodyKyuu.

e [locmasKy KOMMOHEHMOo8, mMpebyruux 806HHYIO U KOCMUYECKYH MPUEMKY.

e  BxodHoli KOHMposib Ka4yecmea.

e  Hanu4yue cepmugpukama I1SO.

B cocmaee Hawel komnaHuu opeaHu3oeaH KoHcmpykmopckuli omderst, npu3eaHHbIl MomMozamb
paspabomyukam, U UHXEHepaM.

KoHcmpykmopckuli omOen nomoaaem ocyujecmseums:

Pezaucmpauuro npoekma y npousgooumersisi KOMIOHEHMOS.

TexHu4eckyro no0depXKy rnpoekma.

Bawumy om cHaMuUs KOMroHeHma ¢ npoussoocmea.

OueHKy cmoumocmu fpoeKkma ro KOMIOHeHmam.

U3ezomoerneHue mecmosol rnnambl MOHMaX U ryckoHanadoyHbie pabomeil.
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Ten: +7 (812) 336 43 04 (MHO20KaHANbHbI)
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